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Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3
(typisch). Chipabmessungen: 2 x 2 x 0.1 mm.

RF-Kennwerte - Ta=+25°C

Parameter

Betriebsfrequenz
Isolation
Eingangs-VSWR

Ausgangs-VSWR

Grenzwerte

Parameter

Maximale Eingangsleistung
Umgebungsbedingungen

Parameter

Lagertemperatur

Betriebstemperatur

Symbol

Symbol

Symbol
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Quelle: lerf.com/de/product/lcdiv-2000-18000-2way-d-s2x2

Minimum Typisch

2000 -

Minimum

Minimum

-65

Maximum Wert
18000 2000-18000
Typisch Maximum
- 30
Typisch Maximum
- 150
- 85

Einheit

MHz

dB

Einheit

dBm

Einheit

°C

°C
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Chipabmessungen
Parameter Wert Einheit
Chipabmessungen 2x2x0.1 mm
Mechanische Mal3zeichnung
LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2X2
X (mm)
RF_in (5): 1.000
Y (mm)
RF_outl (2) / RF_out2 (8): 0.250
g
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2.000 mm
2.000 x 2.000 x 0.100 mm
X, Y: £0.050 mm
X=».Y 4. X, Yomm
Alle MaRe in mm [in].
Bondpad-Belegung
Anschliisse Symbol Funktion Hinweise
1,3,4,6,7,9 GND Masse; kein Bonddraht erforderlich -
2 RFoutl RF-Ausgang 1
8 RFout2 RF-Ausgang 2
5 RFin RF-Eingang =

Aktueller Publikationsstand - 1.3 - 2026-10-27. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt

Revision 1.2.

Geltungsbereich der mechanischen Referenz

Malskizze nach Quelldokumentation in mm. Teilinformationen; keine vollstandige Fertigungs- oder Bonddrahtzeichnung.
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LC R F LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2X2

Kennlinien

Diagramme aus dem urspriinglichen Datenblatt. Beachten Sie die bei jeder Abbildung angegebenen Betriebsbedingungen.

Einfligedampfung; Isolation; Eingangsanpassung; VSWR.

Nach der Originalgrafik neu gezeichnet; die ablesbaren Werte sind Naherungswerte. Die Beschriftungen des zweiten VSWR-Diagramms in der
Quelle widersprechen sich: Der Titel bezeichnet den Ausgang, die Ordinate lautet jedoch VSWR_in. Die Portzuordnung ist nicht bestatigt.
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Dokumenthinweis

Spezifikationen kdnnen revidiert werden. Priifen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die
produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.
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